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内容概要

本书共12章。
主要阐述电镀技术的基本原理、生产工艺和各最新进展。
书中除介绍常用的电镀方法外，也包括用电镀方法制备新型材料的实际应用和最近的研究。
    全书系统的叙述了电镀工艺的各个有关方面，并该领域目前指导实践的基本概念、生产经验和科研
成果。
论述简明扼要，资料丰富，内容方便实用。
    本书要供从事腐蚀防护、电镀生产、材料科学等方面从事实际 工作的工程技术人员、研究和教学人
员以及大专院校师生参考。
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